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MICROSYSTEMS




Leica cerrahi mikroskop sistemini tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz.
Sistemlerimizi gelistirirken basit ve acik calisma yapisina biiyiik 6nem veriyoruz.
Bununla birlikte, yeni cerrahi mikroskobunuzun tiim avantajlarindan
yararlanabilmek icin bu kullanim kilavuzunu ayrintilaniyla okumanizi dneririz.
Leica Microsystems iriin ve hizmetleri ve size en yakin Leica temsilcisi hakkinda
bilgi almak icin liitfen web sitemizi ziyaret ediniz:

www.leica-microsystems.com

Uriinlerimizi sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Leica Microsystems cerrahi
mikroskobumuzun kalite ve performansindan memnun kalacaginizi umuyoruz.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201
(H-9435 Heerbrugg

Tel.: +4171726 3333

Yasal sorumluluk reddi

Tiim 6zelliklerin Gnceden haber verilmeden degistirilme hakki saklidir.

Bu kilavuzdaki bilgiler dogrudan dogruya cihazin calistinimasiyla ilgilidir. Alinacak
tibbi kararlar, klinisyenin sorumlulugundadir.

Leica Microsystems, iiriiniin kullanimiyla ilgili temel alanlarda bilgi veren eksiksiz
ve kolay anlasilan bir kullanim kilavuzu sunmak icin elinden gelen tiim ¢abay!
gstermistir. Uriiniin kullanimi ile ilgili ek bilgi gerekmesi halinde, liitfen yerel
Leica temsilcinizle irtibat kurun.

Uriiniin kullanimi ve performansi konusunda tam bir bilgi sahibi olmadan asla
Leica Microsystems'in bir tibbi iiriiniinii kullanmamalisiniz.

Sorumluluk

Sirketimizin sorumlulugu standart satis kosul ve sartlarinda belirtilmistir. Bu
sorumluluk reddi icinde yer alan hicbir sey, yiiriirliikteki yasalar uyarinca izin
verilmeyen herhangi bir sekilde yiikiimliiliklerimizi sinilandirmayacak veya
yiiriirliikteki yasalar kapsaminda hari¢ tutulamayacak yiikiimliiliklerimizi haric
tutmayacaktir.
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Boliim A: M530 OHX, M530 OHBS,
ARveo veya ARveo 8 (10449063) icin
Bas tistii Mikrocerrahi



Girig

1 Giris
1.1

Bu kullanim kilavuzunda, sistem kombinasyonunun fonksiyonlar
aciklanmaktadir (bolim 3 "Sistem kombinasyonu",
sayfasindaki 6).

Bu kullanim kilavuzu hakkinda

» (Uriinii kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun.

Cihazlarin kullanimiyla ilgili notlara ek olarak, bu kullanim
kilavuzu onemli giivenlik bilgileri de icermektedir
(bkz. (bdliim 2 "Giivenlik notlari", sayfasindaki 4).

Bilgi, aciklama, ozellikler ve standartlara uygunluk ile ilgili
olarak sistem bilesenlerinin ilgili kullanim kilavuzlarina
bakin.

1.2 Terimler

Asagidaki metinlerde gecen "bas listii monitorii" terimi, Sony
monitor LMD-X550MT'yi ifade eder.

1.3 Kullanim kilavuzundaki
semboller

Kullanim kilavuzundaki semboller asagidaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyan Anlam
kelimesi
c Uyani Ciddi yaralanmalara ya da 6liime yol
acabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu veya yanlis kullanimi ifade eder.
c Dikkat Kaginilmadigi takdirde, hafif veya orta
ciddiyette yaralanmalara yol acabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya
yanhs kullanimi ifade eder.
Not Kaginilmadigi takdirde Gnemli maddi,

finansal ve cevresel zararlara yol acabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya
yanls kullanimi ifade eder.

Kullanicinin iiriinii teknik olarak dogru ve
verimli sekilde kullanmasina yardimci olan
bilgiler.

Sembol Uyan Anlam

kelimesi

> Eylem gereklidir; bu isaret, belirli bir
eylemi veya eylem dizisini yapmaniz
gerektigini gosterir.

2  Guvenlik notlar1

Heads-up Microsurgery en son teknolojiye sahiptir. Ancak, calisma

sirasinda tehlikelerin ortaya ¢ikmasi soz konusu olabilir.

» Kullanim kilavuzunda ve ozellikle giivenlik notlari icindeki
talimatlari daima takip edin.

2.1

Asagidaki cerrahi mikroskop sistemleri, biiyiitme ve aydinlatma
yoluyla nesnelerin goriiniirliigiinii gelistirmek icin optik cihaz olarak
kullanilmak iizere tasarlanmustir.

+ M530 OHX

+ M530 0H6

* ARveo

+ ARveo 8 (10449063)

Bu sistemler, gozlem, dokiimantasyon ve insan ve tibbi tedavilerde
kullanilabilir.

GLOW800 ile donatiimig M530 OHX, M530 OH6, ARveo veya ARveo 8
(10449063), bas iistii monitorii ile birlestirilebilir.

Bas iistii Mikrocerrahi, yalnizca yetkili kisiler tarafindan
kullaniimalidir.

Kullanim amaci

2.2 Kullanim kontrendikasyonlar1

Bu Sistem g6z hekimliginde kullaniimamalidir.
Bas listli mikrocerrahi, GLOW800, FL400 ve FL560 etkinlestirilmis
floresans modlari sirasinda kullanim icin tasarlanmamigtir.
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Giivenlik notlar

2.3 Kullanim tehlikeleri

UYARI

Yaralanma riski

> Gii¢ kablosunu prize takmadan dnce, hasar gormedigin-
den emin olmak icin kabloyu gozle kontrol edin.

> Kabloyu ameliyathanede kisilerin takilip diigebilecegi
yerlere, bas listli monitorii ile cerrahi mikroskop arasina
yerlestirmeyin.

Not
> Kabloyu duvardaki prize direkt olarak takin.
> Coklu priz veya uzatma kablosu kullanmayin.

A DiKKAT

Tehlikeli ameliyat riski

> Bas iistii Mikrocerrahinin gerektigi gibi calistigini
onaylamak icin ameliyat dncesinde kontrol
gerceklestirin.

> Ameliyattan dnce 3D goriintii algisini kontrol edin. 3D
goriintiyi algilayamiyorsaniz veya 3D kullanirken
kendinizi giivende hissetmiyorsaniz, binokiiler tiiplere
geri dondin.

> Yalnizca Leica Microsystems tarafindan saglanan
uyumlu 3D gézliikleri kullanin.

» 2D monitorde 3D gozliik kullanmayin.

UYARI

Bas iistii monitdrde goriintii kaybi

» Goriintii aktarimi icin mikroskop ile bas iistii monitorii
arasinda kablosuz baglanti kullanmayin.

Not

Bas iistii monitor ayarlar kaybi

Bas Uistli monitor ayarlari miimkiin olan en iyi performansi
saglamak icin onceden tanimlanmistir. Bu nedenle, bas listii
monitor ayarlari ayni kalmalidir.

> Bas iistii monitoriiniin ayarlarini degistirmeyin.

2.4 Sistem kombinasyonu kullanimi
icin talimatlar

+ Eniyi performansi saglamak icin, Bas iistii monitdriiniin
ayarlarini degistirmeyin.

* Bas Ustii cerrahi gerceklestirirken bag cerrahin binokiiler
tiiplerini daima mikroskoba takili ve kullanima hazir tutun. Bas
tistii monitoriinde goriintii kaybi olmasi durumunda, ameliyat
her zaman binokiiler tiipler kullanilarak tamamlanabilir.

Sistem bilesenleri hakkinda ayrintili bilgi icin ilgili kullanim
kilavuzlarina bakin.

UYARI

Risk tagiyan karar verme riski

> GLOWS00, FL400 ve FL560 etkinlestirilmis floresans
modlari (derinlik algisi yok) sirasinda bas iistii cerrahi
uygulamayin.

> Bas cerrahin binokiiler tiiplerini daima mikroskoba takil
ve kullanima hazir tutun.

> Goriintid aktarimiicin mikroskop ile bas istii monitori
arasinda kablosuz baglanti kullanmayin.
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Sistem kombinasyonu

3  Sistem kombinasyonu

Bas Uistli mikrocerrahi uygulama secenedi, asagidaki cihazlarin sistem kombinasyonuna baglidir:
+ cerrahi mikroskop M530 OHX, M530 OH6, ARveo veya ARveo 8 (10449063)

* aksesuar GLOW800

*Sony monitorii LMD-X550MT.

Bas Uistli Mikrocerrahi ergonomik avantajlar saglar, kullanici ameliyat alanini gozlemlerken dik durusunu koruyabilir. Bas iistii monitorii(1)
bir tasiyici lizerine monte edilmistir ve optimal goriintiileme pozisyonlari saglamak icin oda boyunca hareket ettirilebilir (b6liim 5.2 "Bas
iistii monitoriini konumlandirma®, sayfasindaki 9).

Bas iistii Mikrocerrahi, mikroskop sistemi kombinasyonuna ve takili durumdaki aksesuarlara bagli olarak farkli gorsellestirme modlarini
goriintiler.

+ 3D goriintiide (stereoskopik): beyaz istk ameliyat alani gorsellestirmesi
* 2D goriintiide : diger tiim gorsellestirme modlari

_.15,_ i A" ARveo/ARveo 8 (10449063)
=

= -‘ __M530 OHX — .

~ —_—

- M530 OH6

4

¥ 3

3.1 GLOWS800

GLOWBS00 bir Leica cerrahi mikroskobu aksesuaridir ve intraoperatif kan akisini goriintiilemek icin kullanilir.
GLOW800, floresans modunda degilken, mikroskobun sol ve sag 1sik yolunun gercek zamanh gériintiisiinii gosteren iki video sinyali saglar.

3.2 Basg usti monitoru

Bas uistii monitori, endoskopik/laparoskopik kamera sistemlerinden, cerrahi mikroskoptan ve diger uyumlu tibbi goriintiileme
sistemlerinden 4K, 2D ve 3D renkli video goriintiileri saglamak lizere tasarlanmistir. Bas iistii monitorii, cerrahi islemler sirasinda gercek
zamanli kullanima yonelik tasarlanmis genis ekranli, ultra yiiksek ¢oziiniirliiklii bir tibbi monitordiir ve hastane ameliyathaneleri, cerrahi
merkezler, klinikler, muayenehaneler ve benzeri tibbi ortamlarda kullanima uygundur.

6 Heads-up Microsurgery / Ref. 10 747 501 / Version 01



Bas listii Mikrocerrahi Kurulumu

3.3 3D Gozlik 4 Bas lstii Mikrocerrahi
Leica, Bas iistii Mikrocerrahi ile birlikte asagidaki 3D gézliikleri de Kurulumu
saglar:

Not

Leica Microsystems tarafindan tedarik edilen gozliikler 10747283 > Kurulum yalnizca egitimli personel tarafindan yilrittiilebilir.

Plastik cerceveli gozliikler UYARI

Yaralanma riski

> Giic kablosunu prize takmadan 6nce, hasar gormedigin-
den emin olmak i¢in kabloyu gézle kontrol edin.
> Kabloyu ameliyathanede kisilerin takilip diisebilecegi

yerlere, bas listli monitorii ile cerrahi mikroskop arasina
yerlestirmeyin.

Klipsli gozliikler

‘-ﬁ" Not

» Kabloyu duvardaki prize direkt olarak takin.
» Coklu priz veya uzatma kablosu kullanmayin.

UYARI

. Bas iistii monitorde goriintii kaybi
DIKKAT R S . R N
> Goriintii aktarimi icin mikroskop ile bas iistii monitorii

Tehlikeli ameliyat riski arasinda kablosuz baglanti kullanmayn.
» Bas listli Mikrocerrahinin gerektigi gibi calistigini

onaylamak icin ameliyat 6ncesinde kontrol
gerceklestirin.

» Ameliyattan once 3D goriintii algisini kontrol edin. 3D
goriintiiyi algilayamiyorsaniz veya 3D kullanirken
kendinizi giivende hissetmiyorsaniz, binokiiler tiiplere
geri doniin.

» Yalnizca Leica Microsystems tarafindan saglanan
uyumlu 3D gozliikleri kullanin.

» 2D monitorde 3D gozliik kullanmayin.

n * G0z hasarini 6nlemek icin, 3D goriintiileri izlerken
yalnizca 3D gozliik kullanin. Normal gorsel algi
gerektiren durumlarda 3D gozliik kullanmayin.
Miimkiinse, 3D gozIligii normal numarali gozligiiniiziin
lizerine takarak kullanin. Konfor agisindan, klipsli
gozliikleri kullanabilirsiniz.

* G0z enfeksiyonlarini 6nlemek icin 3D gozliigiiniizii diger
kullanicilar ile paylasmayin ve her islem 6ncesinde
gozliigii temizleyin.

+ 3D gozliigii giines gozliigii olarak kullanmayin.

* 3D gozliigiin lens yiizeyine dokunmayin veya yiizeyi
¢izmeyin.

* 3D gozliigii 1sitma ekipmaninin yakininda birakmayin.

» Tasiyicinin altindaki elektrik kablosunu elektrik prizine takin.
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Bas Uistli Mikrocerrahi Kurulumu

» Bas iistii monitdriini agmak icin alt taraftaki agma/kapama
anahtarina (1) basin.

Not

Bas iistii monitor ayarlari kaybi

Bag iistii monitor ayarlari miimkiin olan en iyi performansi
saglamak icin onceden tanimlanmustir. Bu nedenle, bas Ustii
monitor ayarlari ayni kalmalidir.

» Bas listi monitoriiniin ayarlarini degistirmeyin.

> Bas iistii monitoriiniin 2 SDI kablosunu M530 OHX'a takili
GLOW800'iin onyiiziine baglayin.

> Bas listli monitoriiniin 2 SDI kablosunu M530 OH6 veya ARveo'ya
baglayin.
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Ameliyat 6ncesi hazirlk

5 Ameliyat 6ncesi hazirhik

Sistemi monitorden bas tistii ameliyati yapmak lizere amaclandigi
sekilde kullanmadan once, ameliyat 6ncesi kontroller
gerceklestirilmelidir.

5.1

» Bas iistii Mikrocerrahi cihazinin dogru sekilde kuruldugundan ve
baglandigindan emin olun (béliim 4 "Bas iistii Mikrocerrahi
Kurulumu", sayfasindaki 7).

» Ekrandaki goriintiiyii kontrol edin.

» Soldaki ve sagdaki goriintiiyii karsilik gelen gozle eslestirerek 3D
goriintiiniin diizgiin sekilde gosterildiginden emin olun (uygun
bir 3D test nesnesi gereklidir).

Sistem performansi kontrolii

Ameliyat sirasinda bas iistii monitoriindeki goriintiiniin
kaybolmasi halinde, cerrah her zaman mikroskop iizerine
monte edilmesi gereken binokiiler tiipleri kullanarak
ameliyati yapabilir.

5.2 Bas ustu monitorunu
konumlandirma

» Bas iistii monitoriinii tastyicinin arka tarafindaki tutamagi
kullanarak tastyin.

» Bas listli monitoriinii ameliyathanede asagidaki goriintiide
gosterildigi sekilde konumlandirin.
Bag iistii monitorii, cerraha engelsiz bir goriis saglayacak ve bas
ustii monitoriiniin yiizeyi cerrahin goriis hattina dik olacak
sekilde konumlandiriimalidir.

Heads-up Microsurgery / Ref. 10 747 501 / Version 01



Ameliyat oncesi hazirhk

Beyin ameliyati

Omurga ameliyati 1 Omurga ameliyati 2

A

) L)

Y A4
© Dokunmatik panel O Bascerrah @ Masa
@ 27"veya 31" Monitor O Ameliyat hemsiresi @ Anestezi makinesi
© 55" Monitdr tasima sistemi @ Cerrah asistani A Simetri ekseni: Her pozisyon aynalanabilir
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Ameliyat 6ncesi hazirlk

5.2.1 Goriis mesafesi ve agisi

Optimal goriis mesafesi yaklagik 1750 mm (C) olmalidir ve bas Ustii
monitdriine olan mesafe asla 875 mm (A) altinda olmamalidir.

baf/— —————————————————————————

Side View
A (Standart) B (Standart) C (Standart)
875 mm 42° 1750 mm

Capraz karnisma orani < %7

> Bas listli monitoriini tastyicinin arka tarafindaki tutamadgi
kullanarak tasiyin.

> Bas listli monitoriinii 875 mm ile 1750 mm arasinda bir
mesafede konumlandirin.

> Bas listli monitoriini tastyicinin on tarafindaki tutamadg
kullanarak dikey olarak egin. En iyi 3D derinlik algisini elde
etmek icin, minimum goriis mesafesinden (A) maks. 42°'lik (B)
bir dikey goriis acisi saglayin.
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Asagidaki durumlarda ne yapilmahdir...?

6  Asagidaki durumlarda ne yapilmalidir...?

n Elektrikle calisan fonksiyonlar diizgiin calismiyorsa, once asagidakileri kontrol edin:

Giig salteri actk mi?

* Giic kablolari diizgiin sekilde takilmis mi?
+ Tiim baglanti kablolari dogru bicimde takilmis mi?
+ Tiim video kablolari diizgiin sekilde takilmig mi?

Gozlem

Sebep

Coziim

3D goriintii gosterimi yok

Segilen gorsellestirme modu yalnizca 2D igin
kullanilabilir.

Monitdr ayarlari degistirilmistir.

Segilen gorsellestirme modunun 3D icin kullanila-
bilir oldugunu kontrol edin (béliim 3 "Sistem
kombinasyonu", sayfasindaki 6).

Leica Microsystems Servisi ile baglanti kurun.

Bulanik veya ¢ift goriintii gosterimi

Kullanici 3D gozliik kullanmiyor.

Kullanicinin dogru 3D goriis elde etmesiicin 3D
gozliik takmasi gerekir.

"Egri" veya "bozuk" gdriintii gosterimi veya hig
goriintii yok

Sol ve sag taraftaki video kablolari yanhs
baglanmis.

Video kablolarini dogru sekilde baglayin
(bdliim 4 "Bas iistii Mikrocerrahi Kurulumu",
sayfasindaki 7).

Yetersiz 3D algisi

Cerrahin goriis agist monitore dik degildir.

Monitorii, cerrahin goriis hatti monitor yiizeyine
dik olacak gekilde dondiirerek egin

(boliim 5.2 "Bag isti monitdriini konumlan-
dirma", sayfasindaki 9).
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Bakim talimatlar

7  Bakim talimatlari 8 Imbhasi
> Kullanmadiginiz aksesuarlari tozsuz bir yerde saklayin. Uriinlerin imhasi icin ilgili atik sirketlerinden de yardim alinarak
» Pnomatik lastik pompa ve yumusak firca ile tozlari alin. yiiriirlikteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalaji geri
» C(ihazlari nemden, buhar, asit, alkali ve asindirict maddelerden donisiimlidiir.

uzak tutun.

Cihazlarin yaninda kimyasal madde bulundurmayin.
Cihazlari yagdan ve gresten koruyun.
Kilavuz yiizeylerini ve mekanik parcalarini asla yaglamayin.
Bas listli Mikrocerrahi iiriiniinii dezenfekte etmek icin asagidaki
aktif maddeleri kullanan yiizey dezenfektan bilesikleri kullanin:
Aldehitler
Alkoller
Kuaterner amonyum bilesikleri

vVvyyvyy

n Malzemelere zarar verme olasiligi nedeniyle asagidakileri
baz alan iiriinleri asla kullanmayin:
Halojen ayirma bilesikleri
Giiclii organik asitler
Oksijen ayirma bilesikleri.

n » Dezenfektan iireticisinin talimatlarini uygulayin.
Leica Servisi ile bir servis sozlesmesi yapmaniz onerilir.

Heads-up Microsurgery / Ref. 10 747 501 / Version 01
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Teknik veriler

9  Teknik veriler

Leica cerrahi mikroskobunun teknik ozellikleri icin M530 OHX,
M530 OH6, ARveo veya ARveo 8 (10449063) kullanim kilavuzuna
bakin.

9.1 Ortam Kosullar1

Kullanimda 0°Cile +40°Carasl
+32°File +104 °F

Onerilen +20°Cile +30°Carasi
+68 °File +86 °F
% 30 ile % 85 arasi bagil nem (yogusma yok)
700 mbar ile 1060 mbar arasi atmosfer basinci

Saklamave Tasima  —20°Cile +60 °Carasi
—4°File +140°F
%0 ile %90 arasi bagil nem
700 mbar ile 1060 mbar arasi atmosfer basinci

9.2 Elektrik degerleri

Bas iistii 100 V-240V
Mikrocerrahi igin gii¢ 50/60 Hz
baglantisi: 3,2A-13A

9.3 Elektromanyetik uyumluluk
(EMC)

n Bas Uistli Mikrocerrahi, Leica cerrahi mikroskoplarla test
edilmigtir. Elektromanyetik uyumluluk verileri icin
M530 OHX, M530 OH6, ARveo veya ARveo 8 (10449063)
kullanim kilavuzuna bakin.

14 Heads-up Microsurgery / Ref. 10 747 501 / Version 01



Boliim B: ARveo 8 icin (10449157)
Bas tistii Mikrocerrahi



Girig

1 Giris
1.1 Bu kullanim kilavuzu hakkinda

Bu kullanim kilavuzunda, sistem kombinasyonunun fonksiyonlari
aciklanmaktadir (boliim 3 "Sistem kombinasyonu",
sayfasindaki 18).

» (Uriinii kullanmadan 6nce bu kullanim kilavuzunu
dikkatlice okuyun.

Cihazlarin kullanimiyla ilgili notlara ek olarak, bu kullanim
kilavuzu onemli giivenlik bilgileri de icermektedir
(bkz. (boliim 2 "Giivenlik notlari", sayfasindaki 16).

Bilgi, aciklama, ozellikler ve standartlara uygunluk ile ilgili
olarak sistem bilesenlerinin ilgili kullanim kilavuzlarina
bakin.

1.2 Terimler

Asagidaki metinlerde gecen "bas listii monitorii" terimi, Sony
monitor LMD-X550MT'yi ifade eder.

1.3 Kullanim kilavuzundaki

semboller

Kullanim kilavuzundaki semboller asagidaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyan Anlam
kelimesi
c Uyani Ciddi yaralanmalara ya da 6liime yol
acabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir
durumu veya yanlis kullanimi ifade eder.
c Dikkat Kaginilmadigi takdirde, hafif veya orta
ciddiyette yaralanmalara yol acabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya
yanhs kullanimi ifade eder.
Not Kaginilmadigi takdirde Gnemli maddi,

finansal ve cevresel zararlara yol acabilecek

potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya
yanls kullanimi ifade eder.

Kullanicinin iiriinii teknik olarak dogru ve
verimli sekilde kullanmasina yardimci olan
bilgiler.

Sembol Uyan Anlam

kelimesi

> Eylem gereklidir; bu isaret, belirli bir
eylemi veya eylem dizisini yapmaniz
gerektigini gosterir.

2 Guvenlik notlar:

Heads-up Microsurgery en son teknolojiye sahiptir. Ancak, calisma

sirasinda tehlikelerin ortaya ¢ikmasi s6z konusu olabilir.

» Kullanim kilavuzunda ve 6zellikle giivenlik notlari icindeki
talimatlar daima takip edin.

2.1

Asagidaki cerrahi mikroskop sistemi, biiyiitme ve aydinlatma
yoluyla nesnelerin goriiniirliigiinii gelistirmek icin optik cihaz olarak
kullanilmak iizere tasarlanmistir.

* ARveo 8 (10449157)

Bu sistemler, gozlem, dokiimantasyon ve insan ve tibbi tedavilerde
kullanilabilir.

FL400, GLOW400 ve GLOW800 ile donatiimig ARveo 8 (10449157),
bas iistii monitorii ile birlestirilebilir. Beyaz 151k, FL400, GLOW400 ve
GLOWS00 icin 3D goriis elde etmek miimkiindiir.

Bas iistii Mikrocerrahi, yalnizca yetkili kisiler tarafindan
kullanilmalidir.

Kullanim amaci

2.2 Kullanim kontrendikasyonlar1

Bu Sistem g6z hekimliginde kullanilmamalidir.

16 Heads-up Microsurgery / Ref. 10 747 501 / Version 01



Giivenlik notlar

2.4  Sistem kombinasyonu kullanimi
icin talimatlar

« Eniyi performansi saglamak icin, Bas tistii monit6riiniin
ayarlarini degistirmeyin.

* Bas Uistii cerrahi gerceklestirirken bag cerrahin binokiiler
tiiplerini daima mikroskoba takili ve kullanima hazir tutun. Bas
tistd monitoriinde goriintii kaybi olmasi durumunda, ameliyat
her zaman binokiiler tiipler kullanilarak tamamlanabilir.

2.3 Kullanim tehlikeleri
UYARI
Yaralanma riski
» Gii¢ kablosunu prize takmadan 6nce, hasar gormedigin-
den emin olmak icin kabloyu gozle kontrol edin.
> Kabloyu ameliyathanede kisilerin takilip diigebilecegi
yerlere, bas {istii monitorii ile cerrahi mikroskop arasina
yerlestirmeyin.
Not

» Kabloyu duvardaki prize direkt olarak takin.
» Coklu priz veya uzatma kablosu kullanmayin.

n Sistem bilegenleri hakkinda ayrintil bilgi icin ilgili kullanim
kilavuzlarina bakin.

UYARI

Bas iistii monitorde goriintii kaybi
> Goriintii aktarimi icin mikroskop ile bas iistii monitorii
arasinda kablosuz baglanti kullanmayin.

Not

Bas iistii monitor ayarlari kaybi

Bas Uistli monitor ayarlar miimkiin olan en iyi performansi
saglamak icin onceden tanimlanmistir. Bu nedenle, bas iistii
monitor ayarlar ayni kalmalidir.

> Bas istii monitoriiniin ayarlarini degistirmeyin.

DiKKAT

Tehlikeli ameliyat riski

» Bas iistii Mikrocerrahinin gerektigi gibi calistigini
onaylamak icin ameliyat 6ncesinde kontrol
gerceklestirin.

» Ameliyattan once 3D goriintii algisini kontrol edin. 3D
goriintliyti algilayamiyorsaniz veya 3D kullanirken
kendinizi giivende hissetmiyorsaniz, binokiiler tiiplere
geri doniin.

» Yalnizca Leica Microsystems tarafindan saglanan
uyumlu 3D gozliikleri kullanin.

» 2D monitorde 3D gozliik kullanmayin.

UYARI

Risk tagtyan karar verme riski

» FL560 etkinlestirilmis floresans modu (derinlik algisi
yok) sirasinda bas ustii cerrahi uygulamayin.

» Bas cerrahin binokiiler tiiplerini daima mikroskoba takil
ve kullanima hazir tutun.

» Goriinti aktanimi icin mikroskop ile bas iistii monitorii
arasinda kablosuz baglanti kullanmayin.

A
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Sistem kombinasyonu

3  Sistem kombinasyonu

Bas Uistli mikrocerrahi uygulama secenedi, asagidaki cihazlarin sistem kombinasyonuna baglidir:
+ cerrahi mikroskop ARveo 8 (10449157)

+ aksesuarlar FL400, GLOW400 ve GLOW800

*Sony monitorii LMD-X550MT.

Beyaz 151k, FL400, GLOW400 ve GLOW800 icin 3D goriis elde etmek miimkiindiir.

Bas Uistli Mikrocerrahi ergonomik avantajlar saglar, kullanici ameliyat alanini gozlemlerken dik durusunu koruyabilir. Bas iistii monitorii(1)
bir tagiyici lizerine monte edilmistir ve optimal gdriintiileme pozisyonlari saglamak icin oda boyunca hareket ettirilebilir (bdlim 5.2 "Bag
iistli monitoriinii konumlandirma", sayfasindaki 21).

Bas Uistli Mikrocerrahi, mikroskop sistemi kombinasyonuna ve takili durumdaki aksesuarlara bagh olarak farkli gorsellestirme modlarini

goriintiiler.

* 3D goriintiide (stereoskopik): beyaz 1sik, GLOW800, FL400 ve GLOW400, 3D goriintii iizerinde 2D kaplama olarak 1GS veri gorsellestirme
(her iki kanal iizerine kaplanmistir)

2D goriintiide : M530 icin FL560, Endoskopik video akisi veya Bas iistii Mikrocerrahi sistemine bagh ve yonlendirilmis baska bir harici
video sinyali

S

3.1 Bas ustii monitoru

Bag uistii monitori, endoskopik/laparoskopik kamera sistemlerinden, cerrahi mikroskoptan ve diger uyumlu tibbi goriintiileme
sistemlerinden 4K, 2D ve 3D renkli video goriintiileri saglamak lizere tasarlanmistir. Bas iistii monitorii, cerrahi islemler sirasinda gercek
zamanli kullanima yonelik tasarlanmis genis ekranli, ultra yiiksek ¢oziiniirliiklii bir tibbi monitordiir ve hastane ameliyathaneleri, cerrahi
merkezler, klinikler, muayenehaneler ve benzeri tibbi ortamlarda kullanima uygundur.
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Bas listii Mikrocerrahi Kurulumu

3.2 3D Gozlik

Leica, Bas iistli Mikrocerrahi ile birlikte asagidaki 3D gozliikleri de
saglar:

Leica Microsystems tarafindan tedarik edilen gozliikler 10747283

4 Bas lstii Mikrocerrahi
Kurulumu

Not
» Kurulum yalnizca egitimli personel tarafindan yiiriitilebilir.

Plastik cerceveli gozliikler

Klipsli gozliikler

UYARI

Yaralanma riski

> Gii¢ kablosunu prize takmadan dnce, hasar gormedigin-
den emin olmak i¢in kabloyu gozle kontrol edin.

» Kabloyu ameliyathanede kisilerin takilip diisebilecegi
yerlere, bas listii monitorii ile cerrahi mikroskop arasina
yerlestirmeyin.

g T

Not
» Kabloyu duvardaki prize direkt olarak takin.
» Coklu priz veya uzatma kablosu kullanmayin.

| UYARI

A DiKKAT

Tehlikeli ameliyat riski

> Bas listli Mikrocerrahinin gerektigi gibi calistigini
onaylamak icin ameliyat 6ncesinde kontrol
gerceklestirin.

» Ameliyattan once 3D goriintii algisini kontrol edin. 3D
goriintiiyd algilayamiyorsaniz veya 3D kullanirken
kendinizi giivende hissetmiyorsaniz, binokiiler tiiplere
geri doniin.

» Yalnizca Leica Microsystems tarafindan saglanan
uyumlu 3D gozliikleri kullanin.

» 2D monitorde 3D gozliik kullanmayin.

Bas iistii monitorde goriintii kayb
> Goriintii aktarimricin mikroskop ile bas {istii monitorii
arasinda kablosuz baglanti kullanmayin.

n * G0z hasarini 6nlemek icin, 3D goriintiileri izlerken
yalnizca 3D gozliik kullanin. Normal gorsel alg
gerektiren durumlarda 3D gozliik kullanmayin.
Miimkiinse, 3D gozIligii normal numarali gozligiiniiziin
lizerine takarak kullanin. Konfor agisindan, klipsli
gozliikleri kullanabilirsiniz.

G0z enfeksiyonlarini onlemek icin 3D gozliigiiniizii diger
kullanicilar ile paylasmayin ve her islem 6ncesinde
gozligii temizleyin.

+ 3D gozliigii giines gozliigii olarak kullanmayin.

* 3D gozligiin lens ylizeyine dokunmayin veya yiizeyi
¢izmeyin.

+ 3D gozliigii 1sitma ekipmaninin yakininda birakmayin.

> Tastyianin altindaki elektrik kablosunu elektrik prizine takin.
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Ameliyat oncesi hazirhk

5 Ameliyat 6ncesi hazirlik

Sistemi monitorden bag listi ameliyati yapmak iizere amaclandig
sekilde kullanmadan dnce, ameliyat 6ncesi kontroller
gerceklestirilmelidir.

5.1 Sistem performansi kontrolii

> Bas iistii Mikrocerrahi cihazinin dogru sekilde kuruldugundan
ve baglandigindan emin olun (bdliim 4 "Bas iistii Mikrocerrahi
Kurulumu", sayfasindaki 19).

» Ekrandaki goriintiiyii kontrol edin.

> Soldaki ve sagdaki goriintiiyii karsilik gelen gozle eslestirerek 3D
goriintiiniin diizgiin sekilde gosterildiginden emin olun (uygun
bir 3D test nesnesi gereklidir).

n Ameliyat sirasinda bas tistii monitoriindeki goriintiiniin
kaybolmasi halinde, cerrah her zaman mikroskop iizerine
monte edilmesi gereken binokiiler tiipleri kullanarak
ameliyati yapabilir.

> Bas iistii monitoriinii agmak icin alt taraftaki agma/kapama
anahtarina (1) basin.
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Ameliyat oncesi hazirlk

5.2 Bas listii monitoriinii konumlandirma

» Bas iistii monitoriinii taslyicinin arka tarafindaki tutamagi kullanarak tasiyin.

> Bas listii monitoriinii ameliyathanede asagidaki goriintiide gosterildigi sekilde konumlandirin.
Bas listli monitorii, cerraha engelsiz bir goriis saglayacak ve bas iistii monitoriiniin yiizeyi cerrahin goriig hattina
dik olacak sekilde konumlandiriimalidir.

Beyin ameliyati

Omurga ameliyati 1 Omurga ameliyati 2

A

$

(8
A\ 4 Y
© Dokunmatik panel O Bas cerrah @ Masa
@ 27"veya 31" Monitor © Ameliyat hemsiresi @ Anestezi makinesi
© 55" Monitor tasima sistemi @ Cerrah asistani A Simetri ekseni: Her pozisyon aynalanabilir
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Ameliyat oncesi hazirhk

5.2.1 Goriis mesafesi ve agis1

Optimal goriis mesafesi yaklagik 1750 mm (C) olmalidir ve bas istii
monitdriine olan mesafe asla 875 mm (A) altinda olmamalidir.

Lif/— —————————————————————————

Side View
A (Standart) B (Standart) C (Standart)
875 mm 42° 1750 mm

Capraz karisma orani < %7

> Bas iistii monitoriinii tastyicinin arka tarafindaki tutamagi
kullanarak tasiyin.

> Bas listli monitoriinii 875 mm ile 1750 mm arasinda bir
mesafede konumlandirin.

> Bas iistii monitoriinii tastyicinin 6n tarafindaki tutamagi kulla-
narak dikey olarak egin. En iyi 3D derinlik algisini elde etmek
icin, minimum goriis mesafesinden (A) maks. 42°'lik (B) bir
dikey goriis agisi saglayin.
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Asagidaki durumlarda ne yapilmaldir...?

6  Asagidaki durumlarda ne yapilmalidir...?

n Elektrikle calisan fonksiyonlar diizgiin calismiyorsa, once asagidakileri kontrol edin:
*  Giic salteri agtk mi?
* Giic kablolari diizgiin sekilde takilmis mi?
+ Tiim baglanti kablolari dogru bicimde takilmis mi?
+ Tiim video kablolari diizgiin sekilde takilmis mi?

Gozlem Sebep (ozim
3D goriintii gosterimi yok Secilen gorsellestirme modu yalnizca 2D icin ~ Seilen gorsellestirme modunun 3D icin kulla-
kullanilabilir. nilabilir oldugunu kontrol edin (bdlim 3 "Sis-
tem kombinasyonu", sayfasindaki 18).
Monitor ayarlan degistirilmistir. Leica Microsystems Servisi ile baglanti kurun.
Bulanik veya cift goriintii gosterimi Kullanici 3D gozliik kullanmiyor. Kullanicinin dogru 3D gorils elde etmesi icin
3D gozliik takmasi gerekir.
“Egri" veya "bozuk" goriintii gosterimi Sol ve sag taraftaki video kablolari yanlis Video kablolarini dogru gekilde baglayin
veya hi¢ gortintii yok baglanmis. (boliim 4 "Bas Uistii Mikrocerrahi Kurulumu’,

sayfasindaki 19).

Yetersiz 3D algisi Cerrahin goriis agisi monitore dik degildir. Monitori, cerrahin goriis hatti monitor
yuizeyine dik olacak sekilde dondiirerek egin
(boliim 5.2 "Bas iistii monitoriini konumlan-
dirma", sayfasindaki 21).
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Bakim talimatlan

7  Bakim talimatlari

Kullanmadiginiz aksesuarlari tozsuz bir yerde saklayin.
Pnomatik lastik pompa ve yumusak firca ile tozlari alin.
Cihazlari nemden, buhar, asit, alkali ve asindirict maddelerden
uzak tutun.
Cihazlarin yaninda kimyasal madde bulundurmayin.
Cihazlari yagdan ve gresten koruyun.
Kilavuz yiizeylerini ve mekanik parcalarini asla yaglamayin.
Bas listli Mikrocerrahi iiriiniinii dezenfekte etmek icin asagidaki
aktif maddeleri kullanan yiizey dezenfektan bilesikleri kullanin:
Aldehitler
Alkoller
Kuaterner amonyum bilesikleri

vvyy

vVvyyvyy

Malzemelere zarar verme olasiligi nedeniyle asagidakileri
baz alan iiriinleri asla kullanmayin:

Halojen ayirma bilesikleri

Giiclii organik asitler

Oksijen ayirma bilesikleri.

n » Dezenfektan iireticisinin talimatlarini uygulayin.
Leica Servisi ile bir servis sozlesmesi yapmaniz dnerilir.

8 Imhasi

Uriinlerin imhast icin ilgili atik sirketlerinden de yardim alinarak
yiriirliikteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalaji geri
donisiimlidiir.
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Teknik veriler

9  Teknik veriler

Leica cerrahi mikroskobunun teknik ozellikleri icin ARveo 8
(10449157) kullanim kilavuzuna bakin.

9.1 Ortam Kosullari

Kullanimda 0°Cile +40°Carasi
+32°File +104 °F

Onerilen +20°Cile +30°C aras
+68 °File +86 °F
% 30 ile % 85 arasi bagil nem (yogusma yok)
700 mbar ile 1060 mbar arasi atmosfer basinci

Saklamave Tasima  —20°Cile +60 °Carasi
—4°File +140°F
%0 ile %90 arasi bagil nem
700 mbar ile 1060 mbar arasi atmosfer basinci

9.2  Elektrik degerleri

Bas ustii 100 V=240V
Mikrocerrahi icin gii¢ 50/60 Hz
baglantisi: 3,2A-13A

9.3 Elektromanyetik uyumluluk
(EMC)

n Bas listli Mikrocerrahi, Leica cerrahi mikroskoplarla test

edilmistir. Elektromanyetik uyumluluk verileri icin ARveo 8

(10449157) kullanim kilavuzuna bakin.
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Teknik veriler
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